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摘要(译)

本发明实施例提供一种有机发光二极管显示面板，包括：第一基板;与所
述第一基板相对设置的第二基板;以及在所述第一基板和所述第二基板之
间的导热层，第一封装粘合剂，第二封装粘合剂和OLED器件，其中所述
第一封装粘合剂布置在所述第一基板和所述第二基板之间，并且封闭具
有第一基板和第二基板;所述导热层形成在由所述第一包装粘合剂包围的
空间内，并且包括具有不同导电性的至少两个区域，其中所述导热层的
至少一个边缘区域具有比所述导热层的中心区域更高的导电性;第二封装
胶体填充由第一基板，第二基板和第一封装胶所包围的空间，且与导热
层的表面接触。本发明还提供了一种OLED显示装置和用于封装OLED装
置的方法。
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